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摘要概述 

這項前臨床活體實驗研究的目的是評估一種新型非熱氣體電漿處理對於提升鈦金屬植入物骨整合的安全

性和效果。研究結果表明，電漿處理組在4週時的骨-植入物接觸（BIC）顯著高於對照組，顯示非熱電

漿處理有助於增強植入物的骨整合。 

研究背景與動機 

鈦金屬植入物是缺牙和咬合重建患者中最優先和最可預測的治療選擇之一。然而，從製造到包裝過程中，

植入物表面可能會積累碳氫化合物污染，影響表面的親水性，進而抑制細胞招募和生物活性，可能導致

骨整合程度下降，影響植入物的存活率。為了解決這些限制，本研究探討了非熱電漿處理作為一種新的

表面改性方法，旨在即時提升鈦植入物表面的生物相容性。 

研究方法 

這項研究使用了六隻公狐獴，進行了下頜前臼齒和第一磨牙的拔除，然後讓牙槽窩自然癒合42天。接著

隨機給予狐獴電漿處理過的植入物（測試組）或未經電漿處理的植入物（對照組），共放置36個植入物。

植入後2周、4周、6周分別犧牲兩隻動物進行分析。研究採用的方法包括放射性評估、組織學和組織形

態計量分析、掃描電子顯微鏡（SEM）結合能量散射X射線光譜（EDS）和X射線光電子能譜（XPS）分

析，以及統計分析。 

研究發現 

電漿處理顯著降低了植入物表面的碳雜質大小，SEM和EDS分析顯示，碳雜質的原子含量從11.07%降低

到7.63%，降低了31%。此外，XPS光譜分析也顯示了相應的碳含量降低。臨床發現顯示，絕大多數植



入物在臨床上看似穩定。放射性分析顯示，電漿處理組在6周時相較於對照組顯示更高的骨水平，這一

差異在統計上具有顯著性。 

研究結論 

這項前臨床研究突顯了非熱電漿處理在增強牙科鈦植入物骨整合方面的潛力。儘管樣本量較小，但電漿

處理的植入物展示了更優越的骨整合和較少的垂直骨損失，暗示了可能縮短治癒時間並提高長期穩定性

的潛力。未來的研究需要驗證和優化這種治療方法，這些發現凸顯了其在潛在改善牙科植入物治療患者

結果方面的臨床重要性。 


